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Kurzfassung Das Kleben von tragenden Konstruktionen mit Strukturklebstoffen im Ingenieurbau
eroffnet neue konstruktive Moglichkeiten und ist die Schlisseltechnologie fiir das
Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe. Die Herstellung qualitativer und dauerhafter
Klebverbindungen ist technologisch anspruchsvoll. Klebungen unterliegen Alterungs-
prozessen, die insbesondere im Bereich des Glas- und Stahlbaus, wo eine hohe Si-
cherheitsrelevanz vorausgesetzt wird, eine adaquate Uberwachung und Kontrolle un-
erlasslich machen. Im Projekt streben die Verbundpartner die Entwicklung eines neu-
artigen faseroptischen Messverfahrens an, welches die Zustandserfassung- und -
liberwachung von Klebverbindungen im konstruktiven Ingenieurbau ermoglichen soll.
Die Umsetzung der faseroptischen Messmethodik in den industriellen MaRstab erfor-
dert die Erarbeitung von Monitoringkonzepten und Applikationstechniken, die Ent-
wicklung von sehr diinnen Sensorfasern, sowie die Entwicklung eines faseroptischen
Messsystems mit DSS, welches ein sowohl qualitatives als auch quantitatives Prozess-
und Langzeitmonitoring unter Berlicksichtigung der Spezifika der in Klebfugen einge-
betteten Sensoren bezliglich Datenaufnahme, -auswertung und -verarbeitung beach-
tet.
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